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 จากผลการจําลองพบว่า ส่วนต้นสายซึÉงเป็นส่วนทีÉมีความสาํคัญในขัÊนตอนการทดสอบประสทิธภิาพของหัว

บันทกึ เป็นส่วนทีÉเกิดการคู่ควบทางแม่เหลก็ไฟฟ้าสูงทีÉสุด นอกจากนีÊเทคนิคการลดการคู่ควบทางแม่เหล็กไฟฟ้าโดย

การเติมวัสดุทีÉชัÊนระนาบอ้างอิงและการเติมสารประกอบแม่เหล็กลงไปยังช่องว่างระหว่างคู่สายเขียนและคู่สายอ่านถูก

นาํเสนอ และถูกนํามาประยุกต์กับสาย HGA ทีÉใช้ในปัจจุบันซึÉงเป็นการได้มาของสาย HGA ใหม่ทีÉสามารถลดการ

เกดิการคู่ควบทางแม่เหล็กไฟฟ้าบนสายลงได้ จากการเปรียบเทียบระดับการคู่ควบทางแม่เหลก็ไฟฟ้าทีÉเกิดขึÊนบน

สาย HGA ใหม่และสาย HGA ทีÉใช้อยู่ในปัจจุบันพบว่า สาย HGA ใหม่สามารถลดการเกิดการคู่ควบทาง

แม่เหลก็ไฟฟ้าบนสายได้ถึง 54.4 dB ในช่วงความถีÉการทาํงานเดิมและประสทิธิภาพการส่งผ่านสัญญาณของสาย 

HGA ใหม่ยังดีเทยีบเท่ากบัสาย HGA เดิมทีÉใช้ในปัจจุบันอีกด้วย นอกจากนีÊ  โครงสร้างทีÉ เปอร์เซ็นต์ความหนาของ

การเซาะ (%d) = 75% นัÊนให้ประสิทธิภาพการลดการรบกวนทางแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMI) ทีÉดีทีÉสดุ โดยสามารถลด

แรงดันไฟฟ้าเหนีÉยวนาํถึง 12.5 dB ขณะทีÉโครงสร้าง tm = 18 ไมโครเมตรนัÊนให้ประสิทธิภาพการลด EMI ทีÉดีทีÉสดุ

และได้ประสิทธภิาพการป้องกนัคลืÉนสงูสดุเท่ากบั 30 dB ทีÉความถีÉ 12 GHz 
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It is found from the study that the near-end section of HGA, which necessary in the recording head 

performance testing processes has the highest crosstalk than the other sections. Besides, the crosstalk 

reduction techniques by adding stainless steel in the reference planes and filling in magnetic composites in a 

spacing between write and read pairs with the result that the novel structure of HGA is given. From the 

comparison between the new and traditional HGAs in terms of crosstalk, we found that the new HGA can 

suppress the crosstalk up to 54.4 dB in the current operation frequency and the transmission coefficient of 

both HGAs are same. In addition, a structure with percentages of groove depths (%d) = 75 % provides the 

best performance of EMI reduction. It can reduce the induced voltage up to 12.5 dB. However, a the traces 

suspension assembly interconnector (TSAI) of 18 micrometer filling thickness (tm = 18 micrometer) is 

found to be best in EMI reduction and provides the shielding effectiveness of 30 dB at 12 GHz. 
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